
金华惠盛电子科技有限公司    JINHUA  HUISHENG  ELECTRON IC  MA TERIALS  CO.,LTD
HS-6210A/6210B有机硅电子封装材料

1、 简介：
本系列产品是双组份的液体硅橡胶，可用于电子元器件灌封，具有优良的绝缘、防潮、防震性能，可使电子元器件在苛刻的条件下安全运行。
2、 使用工艺：

	项目
	单位或条件
	HS-6210A/6210B

	混合比例
	重量比
	100:10

	可使用时间
	40℃,35g,hrs
	30

	固化条件
	℃/hrs
	25/24或60/2~3


3、 常规性能：

	测试项目
	测试方法或条件
	HS-6210
	HS-6210B

	外 观
	目 测
	无色至黑色透明液体
	白色至浅黄色透明液体

	密 度
	25℃ g/cm3
	0.9～1.1
	1.1～1.2

	粘 度
	40℃ mpa·s
	800～1000
	2～5

	保存期限
	室温通风
	一年
	一年


四、固化后特性：
	项 目
	单位或条件
	HS-6210A/6210B

	硬度
	Shore-A
	>50

	体积电阻率
	25℃，Ω·cm
	1.0×1016

	表面电阻率
	25℃，Ω
	1.5×1015

	绝缘强度
	25℃，1MHZ
	>24

	介电常数
	25℃，1MHZ
	3.2

	介质损耗角正切
	25℃，1MHZ
	0.011

	弯曲强度
	kgf/mm2
	>16

	压缩强度
	kgf/mm2
	>31

	冲击强度
	kgf/mm2
	6.5


5、 用途：
适用于LED显示屏等电子元器件的封装。

1、 使用方法：

2、 使用前物料应充分搅拌均匀，两组份按照重量比10:1完全混合，混合可以人工搅拌或使用设备混合；

3、 在对气泡敏感的应用领域，在搅拌后需要真空脱泡；

4、 常温（25℃）下，混合后的粘度会随着时间的延长而迅速增加，使用时做到现用现配，在短时间内必须用完；

5、 固化剂使用后要及时密封，防止其发生水解。

6、 包装、储运及注意事项：
1、 本系列产品A料采用20KG铁桶包装，B料固化剂用5KG塑料桶包装；

2、 本系列产品应密封贮存，并放在阴凉的地方，防止雨淋，日光曝晒；
3、 本系列产品贮存期为一年，如有沉淀现象，搅拌均匀后再使用，性能不变。超期复验合格后仍可使用。
4、 本系列产品为非危险品，但要注意使用过程中，尽量避免固化剂与皮肤和眼睛接触。一旦接触，立即用适量的洗涤剂和水清洗，如溅入眼睛，用流动的水清洗至少15分钟，并咨询医生；
5、 本系列产品因反应机理因素，电性能的测试应在72小时后进行。
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